
강압 동기정류 방식 스위칭 레귤레이터 

외장 부품 없이 고효율 DC/DC 실현 

비절연형 소형 3단자 DC/DC 컨버터 
BP5275 시리즈（BP5275-50, BP5275-33, BP5275-25, BP5275-18） 

 

소형 (TO-220 상당) 으로 외장 부품 불필요!소형 (TO-220 상당) 으로 외장 부품 불필요!

제품 개요제품 개요

소형 · 고성능 ‘BP5275 시리즈’ 를 개발하였습니다. 동기정류 방식을 채용하여 고효율화와 고주파화에 의한 

부품의 소형화로 DC/DC 에 필요한 모든 부품을 모듈 내부에 탑재하였습니다. 이로 인해 레이아웃이나 회로 

설계, 방열 설계 없이 DC/DC 도입이 가능합니다. 

신상품 속보 

절대 최대 정격절대 최대 정격

주 1)  히트 싱크 탑재 시 800mA 출력 가능 
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독자적인 구조로 높은 방열 효과 실현!독자적인 구조로 높은 방열 효과 실현!

입출력 콘덴서레스! 모든 부품을 

TO-220 패키지 상당 사이즈에 

탑재함으로써 실장면적을 기존 

대비 1/6 로 억제하였습니다. 

또 3단자 LDO 와 pin 호환으로 

기판 변경 없이 사용이 

가능합니다. 

동기정류 방식으로 최대 93% 의 고효율동기정류 방식으로 최대 93% 의 고효율

기존보다 효율을 대폭 

개선하였습니다. 높은 

저전력 효과를 손쉽게 

도입할 수 있습니다.

출력전압도 ±2% 의 

고정밀도를 실현합니다.

발열 소자에서 알루미늄 방열판으로 직접 방열이 가능한 기판 구조를 

채용하여, 방열 설계가 필요 없습니다. 또 히트 싱크 탑재가 가능한 구조를 

채용하여, 탑재 시에는 출력전류를 Up 시킬 수 있습니다.

면실장형 DC/DC 컨버터 IC 를 사용한 경우에도 방열은 필요합니다. BP5275 

시리즈는 방열성에 특히 주목하여, 필요한 실장 면적을 최소한으로 억제하였습니다.
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〈 전력 변환율 (8V→5V) 〉

〈내부회로도〉 

제어회로 
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외장 입력 
콘덴서 
불필요 

외장 출력 
콘덴서 
불필요 

출력전압은 5.0V, 3.3V, 2.5V, 1.8V 라인업 예정! 

1 패키지화! 

입출력 콘덴서를 포함한 모든 부품을 1패키지화 

〈단면도〉 
〈확대 그림〉 알루미늄 방열판
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（2층 기판, 2.5W 출력의 경우) 

31.5mm 

20.0mm 

13.6mm 6.0mm 

〈사이즈 비교〉 

방열을 고려한 IC 의 실장 필요 면적 (2층 기판) 

IC 사용 시 
BP5275 

기존 대비 

 1/6 이하 

〈외형 치수〉 （단위 : mm） 

BP5275-50 
947 *

5.2 

2.95 
0.25 2.0 

5.
4 

2.54 
2.54 

4.
0 

20
.0

 
17

.0
 

13.6 

Φ 3.2 

저전력저전력 3단자 LDO3단자 LDO
pin 호환pin 호환

설계 불필요설계 불필요
DC/DC 화DC/DC 화

입출력입출력
콘덴서레스콘덴서레스


